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Abstract (en)
The distributed coupler has a first and second (111,121) line conductor coupling input signals (IN, DIR) to two outputs (ISO,CPLD). There are
capacitors (Cs) connected across the input and output lines.

Abstract (fr)
L'invention concerne un coupleur de type distribué comprenant une première ligne conductrice (111) véhiculant un signal principal entre deux
bornes d'extrémité (IN, DIR), une deuxième ligne conductrice (121) couplée à la première et entre deux bornes (CPLD, ISO) de laquelle circule
un signal prélevé, proportionnel au signal principal, et deux condensateurs (Cs) reliant respectivement les deux bornes de chacune des lignes.
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